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附件 3

龙华区 2023 年科技创新专项资金（科技金融资助项目—2023 年第一批贴

息、贴保资助）项目拟暂缓资助名单

序号 企业名称 项目类别 项目名称 审核意见

1 深圳市锐健电子有限公司 科技金融资助 贴息资助

暂缓资助。企业租赁合同

即将到期，尚未续签，限

期企业2个月内完成续签

并提交申请。

2
深圳市杰之龙通信技术有限

公司
科技金融资助 贴息资助

暂缓资助。企业暂无有效

场地租赁合同，限期企业

2个月内完成整改并提交

申请。

3 深圳市壹通道科技有限公司 科技金融资助 贴息资助

暂缓资助。企业租赁合同

即将到期，尚未续签，限

期企业2个月内完成续签

并提交申请。

4
中科力函（深圳）低温技术

有限公司
科技金融资助 贴息、贴保资助

暂缓资助。企业租赁合同

即将到期，尚未续签，限

期企业2个月内完成续签

并提交申请。

5 深圳市旭龙光电有限公司 科技金融资助 贴息资助

暂缓资助。企业实际经营

地址（核查地址）与注册

地址不一致，工商登记尚

未变更，限期企业 2 个月

内完成整改并提交申请。

6 深圳市金拓达科技有限公司 科技金融资助 贴息资助

暂缓资助。企业实际经营

地址（核查地址）与注册

地址不一致，工商登记尚

未变更，限期企业 2 个月

内完成整改并提交申请。

7 深圳市飞映技术有限公司 科技金融资助 贴息资助

暂缓资助。企业实际经营

地址（核查地址）与注册

地址不一致，工商登记尚

未变更，限期企业 2 个月

内完成整改并提交申请。


